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投资者关系活动

类别 

□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 

业绩说明会 □新闻发布会 □路演 

□现场参观 □其他（电话会议） 

参与单位名称 上海汇通能源股份有限公司投资者 

时间 2026年 10月 29日 13:00-14:00 

地点 上证路演中心网络文字互动 

接待人员 

董事长：黄颖 

董事、总经理、财务负责人、董事会秘书：Dai Zilong 

董事、联席总经理：童星 

独立董事：王汇联 

独立董事：程贤权 

独立董事：赵子夜 

投资者关系活动

主要内容介绍 

本次业绩说明会公司互动交流问答如下： 

 

问题 1：公司今年先后投资兴华芯、稳扬精密，持续推进硬科

技产业转型。请问未来在半导体关键材料、AI服务器液冷零

部件等领域，是否仍有由上市公司直接开展股权投资或控股

并购、引入成熟产业资产的实际需求？ 

回复：尊敬的投资者，您好。公司已确立了向“稳健资产

运营+高端硬科技产业投资与运营”多元化上市公司转型的总

体方向，目前已投资了以兴华芯为核心的半导体光罩（掩膜

板）领域以及以稳扬精密为核心的液冷散热精密制造领域。

未来，公司将在巩固现有布局基础上，持续跟踪并择机投资

具备高景气度与发展潜力的新兴领域，坚持前瞻性布局、市

场化运作、专业化发展，不断优化业务结构，加快硬科技转

型进度，提升核心竞争力与长期投资价值。感谢您的关注。 

 

问题 2：公司有没有分红计划 

回复：尊敬的投资者，您好。公司 2025年度利润分配方

案已实施完毕，公司以总股本 206,282,429股为基数，每股派

发现金红利 0.04元（含税），共计派发现金红利 8,251,297.16

元。 

公司高度重视股东回报。未来，公司将继续在符合法律

法规和《公司章程》、兼顾硬科技转型资金需求和长期可持



续发展的基础上，结合公司经营发展实际情况，保持合理的

分红比例，积极与投资者共享公司发展成果。感谢您的关注。 

 

问题 3：投资的半导体光罩（掩膜板）领域和液冷散热精密制

造领域目前具体情况请介绍一下 

回复：尊敬的投资者，您好。半导体光罩作为贯穿芯片

制造全流程的关键材料，其精度和质量水平直接影响最终芯

片的制程与良率。现阶段，半导体光罩市场呈现出高壁垒、

高集中度、高国产替代空间的趋势。 

公司已取得兴华芯 7.43%的股权。兴华芯作为专注于半

导体光罩（掩模版）研发与制造的高科技企业，一期核心工

艺设备已陆续到位，硬件基础可支撑高阶掩模版持续研发迭

代，具备突出的技术成长性与市场竞争优势。 

在液冷散热领域，公司通过投资稳扬精密取得其 18.18%

的股权。稳扬精密深耕精密制造领域近二十年，具备稳定的

研发打样及量产快速响应能力，其核心客户为全球散热解决

方案领导品牌 Cooler Master 集团及其下属公司。 

未来，公司将立足长期可持续发展战略，持续完善产业

生态布局，稳步提升公司可持续经营能力、核心竞争力与长

期资本市场投资价值，加快落实公司战略转型升级，实现企

业高质量、稳健化、长效化发展。感谢您的关注。 

 

问题4：领导，您好！我来自四川大决策。请问，想请领导介绍

一下，公司目前的业务构成是怎样的？各块业务在收入中的占

比和盈利贡献如何？未来公司的资源会更多投向哪个方向？公

司对资源接续的中长期安排是怎么考虑的？ 

回复：尊敬的投资者，您好。公司坚守主营业务基本盘，

并持续优化公司整体资产配置。原有商业地产租赁与物业管

理业务保持稳健运营，资产运营效率与现金流保持稳定。 

同时，公司坚定确立向“稳健资产运营+高端硬科技产业

投资与运营”多元化上市公司转型的战略方向，并完成了多

项关键布局。公司投资了以安徽元禾璞华与嘉兴弘卓科擎为

核心的产业基金领域，以兴华芯为核心的半导体光罩（掩膜

板）领域以及以稳扬精密为核心的液冷散热精密制造领域，

持续加快战略转型进度。 

未来，公司将在巩固现有布局基础上，兼顾硬科技战略

转型资源需求和公司长期可持续发展的基础上，持续探索及

投资具备高景气度与发展潜力的新兴领域，合理安排资源赋

能，不断优化业务结构，提升核心竞争力与长期投资价值。

感谢您的关注。 

附件清单 

（如有） 
无 



日期 2026年 10月 29日 

备注 

参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提

出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文

件的规定，回复的信息真实、准确。 

以上内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者

注意投资风险并谨慎投资。 

 


